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개요

- 반도체 조립 공정과 같은 첨단 제조 라인들에서의 공정은 점차 복잡화되고 
있는 바, 주요 운영 지수들인 flow time과 utilization의 최적화가 중요한 
이슈로 부각되고 있음
- 본 논문에서는 최근 주목받고 있는 deep learning 기법을 활용하여, 
re-entrant multiple-chip product 조립 라인을 대상으로, 해당 라인의 
효율적 운영을 지원하는 dispatcher를 제안하였음 

연구결과

- Deep learning 기반의 dispatcher를 구현하기 위하여, 본 논문에서는 
lot과 resource 간의 assignment preference를 점수화해서 deep neural 
network으로 학습하였으며, 이를 위해 해당 공정의 운용 데이터를 생성하는 
simulator를 활용하였음. 
- 또한, 제안된 dispatcher는 제조 라인의 임의의 공정 단계에서, 특정 
resource가 가용해질지라도 의도적으로 lot의 할당을 지연할 수 있는 
intentional delay 기능을 지원함으로써, 기존 방법들 대비 더 높은 성능을 
달성하였음.
- 본 논문에서 제안된 기법은 다양한 형태의 MCP (Multi-Chip Product) 
조립라인에 적용되어, 기존 기법들보다 더 높은 성능을 보임을 입증하였음. 

활용분야 및 
기대효과

- 본 논문에서 제안된 기법은 반도체 조립 라인 뿐 만 아니라, 복잡한 형태의 
flow를 가지는 LCD 생산 라인, 타이어 생산 라인과 같은 첨단 생산 시스템들
에 적용될 수 있으며, 해당 시스템들의 생산성 향상에 기여할 것으로 기대됨. 


